
【職缺內容】台積電南科(晶圓 18B 廠) 設備副工程師 

【應徵期間】即日起至 2021/03/05 

【職務說明】 

 台積電 Fab18B 晶圓廠為世界最高科技 3nm 製程之量產基地，

歡迎志同道合的菁英一起加入台積共同學習與成長。 

 工作內容: 1. 協助主工程師值日夜班，設備與晶片異常處理。

2. 協助機台定期保養，提高設備效率與品質。 3.協助開發優化

機台。 

【應徵資格】 

 學歷要求：大學畢業(預計 2021/6/30 前(含)畢業者亦適用) 。 

 科系要求：機械電機相關或其他半導體設備技術相關系所。 

 無需經驗（具有設備維護經驗者優先）。 

 良好的解決問題能力，溝通能力，團隊合作精神，積極的學習態

度，並且具足夠的英語水平。 

 


